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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年２月14日に提出いたしました第９期第３四半期(自　平成25年10月１日　至　平成25年12月31

日)報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を

提出するものであります。

 

２ 【訂正事項】

　第１【企業の概況】

　　　　　２【事業の内容】

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
【訂正前】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容につい

て、重要な変更はありません。

　また、当第３四半期連結累計期間における主要な関係会社の異動に関しましては、平成25年７月30日に

締結いたしました合併契約書に基づき、平成25年10月１日にシステムLSI事業のWLP受託を行う100%子会社

の株式会社テラミクロスを簡易吸収合併しております。

 

【訂正後】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容につい

て、重要な変更はありません。

　なお、Micron Technogy, Inc.は平成25年７月31日に当社の「その他の関係会社」であるエルピーダメ

モリ株式会社(現マイクロンメモリ ジャパン株式会社)の株式を100％取得したことにより、当社株式を間

接保有することになりましたので、当社の「その他の関係会社」に該当することとなりました。

　また、当第３四半期連結累計期間における主要な関係会社の異動に関しましては、平成25年７月30日に

締結いたしました合併契約書に基づき、平成25年10月１日にシステムLSI事業のWLP受託を行う100%子会社

の株式会社テラミクロスを簡易吸収合併しております。
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